
 

 

证券代码：301095                    证券简称：广立微 

 

杭州广立微电子股份有限公司 

投资者关系活动记录表 

                                                       编号：2023-009 

投资者关系活动

类别 

 

特定对象调研        □分析师会议 

□媒体采访            □业绩说明会 

□新闻发布会          □路演活动 

□现场参观            线上交流 

□其他（请文字说明其他活动内容） 

活动参与人员 

嘉实基金、鹏华基金、国海证券、国金证券、中邮证券、兴全

基金、千合资本、中盛晨嘉、国诚投资、宽兮投资、华创证券、

和聚投资、灏俊投资、平安证券、德邦证券、国海富兰克林、

易方达、宝盈基金、方正证券、摩根资产、兴证全球基金、广

发证券共 22家机构机构。 

时间 2023 年 12 月 5日-2023 年 12 月 29 日 

地点 公司会议室 

形式 现场会议、线上交流 

公司接待人员 
董秘兼财务总监：陆春龙 

证券事务代表：李莉莉 

交流内容及具体

问答记录 

一、公司概述 

广立微是领先的集成电路EDA软件与晶圆级电性测试设备

供应商，公司专注于芯片成品率提升和电性测试快速监控技

术，是国内外多家大型集成电路制造与设计企业的重要合作伙

伴。公司现已形成 EDA 设计软件、WAT 测试设备及半导体数据

分析工具相结合的成品率提升全流程解决方案，在集成电路从

设计到量产的整个产品周期内实现芯片性能、成品率、稳定性



 

 

的提升。 

二、问答环节 

1、公司今年的人员增速非常快，研发投入是否对比往年有大

幅增长？ 

公司作为技术驱动型的高科技企业，深知创新研发是企业

可持续发展的动力和灵魂。随着公司业务范围的扩大以及产品

与技术的深入拓展研发，为给客户提供更优质的产品、技术和

服务，支持公司进一步拓展可制造性设计（DFM）、可测试性设

计（DFT）等 EDA 软件和多品类电性测试设备的研发，公司今

年整体保持较快的人员增速。截至 2023 年 9 月末，公司人员

总数为 471 人，相比去年年底人员增加 48.11%，相应地，公司

的研发成本也会增长，相信通过公司在良率提升领域持续的深

耕铸造，能够利用创新开发的先进技术和产品进一步巩固公司

的竞争壁垒，提升企业的核心价值和市场影响力，为公司后期

的业务发展拓宽赛道、积累势能，实现公司长远、稳健的可持

续发展。 

2、公司除在可制造性设计和可测试行设计领域的拓展外，是

否还有其他软件产品的中长期布局？ 

广立微在集成电路良率提升领域深耕近 20 年，在与诸多

集成电路企业合作的过程中意识到半导体数据的重要性，已经

开始着力布局研发集成电路数据分析系统软件。公司利用在软

件开发领域的技术经验结合对集成电路数据的深度分析能力，

已经开发出一套比较完整的离线大数据系统，包含良率管理分

析、缺陷管理分析等产品，实现半导体产业内各类数据的整合

分析与管理。 

目前公司正在利用人工智能及机器学习技术着力开发在

线监控分析的基础模块和软件，并不断丰富公司的软件产品业

务线。在线监控软件需要解决海量数据的实时获取分析、及时



 

 

并反馈正确结果以阻止损失或修正误差、与客户自有控制系统

高度融合等技术难题，因此需要投入较大规模研发人员进行开

发和产品成熟度打磨，才能输出高可靠性、高质量的产品与技

术。 

3、公开信息显示公司的圆级可靠性测试机已经开始向客户端

供应，请公司介绍一下该设备的作用？ 

晶圆级可靠性(WLR)测试是半导体工业中非常重要的一个

环节，用于评估半导体器件在实际应用中的可靠性。特别随着

新能源汽车等新兴应用场景的涌现，市场对芯片产品的可靠性

和性能需求大幅度提升，也越来越重视在芯片制造阶段的晶圆

级可靠性。这些特殊应用场景的使用环境复杂多变，芯片在整

个生命周期内会经历不同的温度、湿度环境，以及集成电路本

身的电磁干扰，所以 WLR 测试往往是模拟一些应用环境中极端

的情况，针对芯片元器件在特定状态下，经过一定时间的加速

测试后，检查元器件是否能保持其电性规格高一致性的能力。 

公司在电性测试领域拥有十多年的研发经验，今年年中推

出的 WLR 测试设备具备稳定的硬件系统，且结合公司定制化的

软件系统实现软硬协同，能够满足芯片各种可靠性测试的需

求，包含：高电压、高电流、长时间以及高低温量测等，通过

模拟工作环境进行全面检测，保障在研发、设计、制造中芯片

的高质量和可靠性。 

4、请公司简要介绍今年在对外投资方面的情况。  

上市公司通过投资并购实现业务扩展是一种非常重要的

途径，EDA 行业又具有产品链长、工具品类繁多的特点，因此

更需要投资并购加快企业发展。公司 2023 年的主要投资方式

包括： 

 通过与专业的投资机构共同设立了两家产业投资基金，重

点投向半导体行业具备核心技术和竞争力的企业； 



 

 

 公司对外投资并设立境内外全资子公司，以利用区域优势

实现业务拓展，并服务好更多的客户，具体包括投资设立

深圳子公司和新加坡子公司； 

 投资与公司良率提升业务具有协同性的企业，加快公司产

品线拓展，完善公司的良率提升总体解决方案，如投资上

海亿瑞芯科技有限公司拓展 DFT 业务与产品研发； 

 近期，公司联合浙江省内部分 EDA 企业共同投资设立半导

体签核中心，拟以签核数据为关键抓手，以设计签核和制

造签核为重点环节，打造高质量的签核 EDA 解决方案。这

也是公司通过资源整合模式探索的一种对外投资方式。 

5、如何评价当下的行业环境及对未来的预期？ 

2023 年，受到外部贸易环境和终端需求两方面的影响，半

导体行业整体发展和资本投入节奏放缓，短期内会对行业内大

多数公司造成一定影响。但从半导体产业发展的角度，持续推

进攻关研发、实现高质量替代的步伐不会停止，且随着车规电

子、人工智能等新兴领域的快速发展，市场机会巨大。公司长

期专注于芯片良率提升和电性测试快速监控领域，随着公司

EDA 工具链、设备产品的进一步丰富以及良率解决方案的进一

步完善，有信心也有机会持续保持经营业绩的稳定增长。 

关于本次活动是

否涉及应披露重

大信息的说明 

无。 

活动过程中所使

用的演示文稿、提

供的文档等附件

（如有，可作为附

件） 

无。 

日期 2023 年 12 月 29 日 

 


